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SCHNELLSTARTANLEITUNG

Installationsteile

Intel Backplate-Kit

LGA2066/2011/1366
(D—LGAITXX
° LGA115X

Intel LGA2066/ 2011 Setup

3-poliger ARGB-Kabelanschluss fur Lifter/Pumpe

Kuhlerinstallation

AMD Backplate-Kit

AM2/AM2+/AM3/FM1
a@)! AM4

AMD AM4/ AM3/ FM2 Setup
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Anschluss des Pumpenkopf

CPU_OPT(3PIN)
CHA FAN(3PIN)
SYS FAN(3PIN)

GELID Liquid 120

Pumpeneinrichtung

Intel

AMD

Intel LGA1366/115X/17XX Setup
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AMD AM5 Setup
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Tragen Sie die
Warmeleitpaste®guf

Garantiebeschrankung:

Nicht in der Garantie enthalten:

- Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schaden oder Schaden an anderen Produkten
flhrt

- Beschadigung des Produkts durch andere Produktbestandteilets

- Falsche Arbeitsweise oder nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des
Produkts

- Jegliche Veranderung des Originalprodukts

- Unfahigkeit, das Produkt aufgrund von Inkompatibilitat mit anderen
Komponenten zu installieren

Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
Besuchen Sie unsere Website fiir weitere Informationen:
www.gelidsolutions.com

Haftungsausschluss:

In keinem Fall haften GELID Solutions, seine Direktoren oder Mitarbeiter flir
indirekte Schaden, Neben- oder Folgeschaden, die sich aus Mangeln oder

Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt ergeben..
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